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２． 持分取得する相手先の概要 
（１）名称 VIA electronic GmbH 
（２）所在地 ドイツ国 テューリンゲン州 
（３）代表者の役職・氏名 CEO Franz Bechtold 
（４）事業内容 LTCC 多層基板等の開発、製造、販売 
（５）設立年月日 1997 年 10 月 10 日 
（６）直近年度の売上高 約 1 百万ユーロ（2016 年 12 月期） 

 
３． 持分取得する会社の概要 
（１）名称 KOA Europe GmbH 
（２）所在地 ドイツ国 シュレースヴィヒ・ホルシュタ

イン州 
（３）代表者の役職・氏名 社長 岩佐 裕二 
（４）事業内容 電子部品の販売 
（５）設立年月日 1995 年 2 月 15 日 
（６）直近年度の売上高 約 46 百万ユーロ（2017 年 3 月期） 

 
４． 取得持分、取得価額及び取得前後の所有持分の状況 
（１）取得前の所有持分比率 所有割合 0% 
（２）取得持分比率 取得割合 56.2% 
（３）取得価額 281 千ユーロ 
（４）取得後の所有持分比率 所有割合 56.2% 

 
５． 日程 
（１）譲渡契約締結日 2017 年 6 月 28 日 
（２）持分譲渡実行日 2017 年 8 月下旬 

 
６． 今後の見通し 
 本持分取得による当社の連結業績に与える影響は軽微でありますが、今後、公表すべき事項が

生じた場合には速やかに開示いたします。 
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